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Qualitat sichern

ELECTRONICS FOR TECHNOLOGY

Qualitat bedeutet kontinuierliche Uberwachung der Produkte und Prozesse. Annahrend Itickenlose Fehlererkennung
ist mit der richtigen Methodenwahl méglich. Zu Beginn eines Projektes begleiten wir Sie bei Ihrer Entscheidung

fur die richtige Testkonzeption, Prifstrategie und Testoptimierung.

Funktionsprufungen fuhren wir mit unseren universell einsetzbaren Funktionstestsystemen entsprechend lhrer

individuellen Anforderungen durch.

lhre Vorteile

= Individuelle Testldésungen

= Qualitatssicherung

= Schnelle Testfahigkeit

= Anforderungsgerechte Gestaltung der Testtiefe

= Kombination von mehreren Testverfahren
fur ann&hernd luckenlose Fehlererkennung

Fur Sie bedeutet das

= Mehr Zeit fur die Testentwicklung

= Kurzere Entwicklungszyklen

= Eine noch héhere Absicherung der Qualitat
Ihrer Produkte

= Prazise und schnelle Fehlerlokalisierung

= Entlastungen bei Kapazitatsengpéassen

Unsere Leistungen

Flying Probe In-Circuit Test: Prufapplikationen
und Flying-Probe Prifungen

Boundary Scan: Testapplikationen und Bauteil-
programmierung

Funktions- und Gerateprifung entsprechend
der Prufvorschriften
Prifadapter-Herstellung

Sonderlésungen fur Prufvorrichtungen
Réntgeninspektion

Burn-In zur Funktionsprifung



Flying-Probe-Test

Bei der Flying-Probe-Prifung sind keine Nadelbettadapter fur die Kontaktierung erforderlich. Baugruppen kénnen
ohne Prufpads kontaktiert werden.

Somit ist dieses Prifverfahren schnell eingerichtet und besonders geeignet flr Prototypen sowie Vor- und Kleinserien.
Insbesondere folgende Messungen helfen Fertigungsfehler zu detektieren:

Kurzschlussmessungen

Link-Messungen (Brtckentests, z. B. Sicherungen, Schalterstellungen)

Detaillierte Bauteilprtfungen

IC-Pin-Prafungen fur die Erkennung von offenen IC-Pins und korrekt besttckten IC’s
Funktionaltests mit aufgeschalteter Versorgungsspannung

Alle Ausfuhrungen sind auf EMV ausgerichtet und fur héchste Anspriche ausgelegt.

Boundary Scan

Das Boundary-Scan Testverfahren ist ein elektrisches Testverfahren fur Elektronik-Baugruppen ohne mechanische
Antastung auf der Leiterplatte. Mit diesem Testverfahren kénnen Baugruppen ohne Prifpads bereits ab dem Proto-
typenstatus schnell und zuverlassig gepruft werden.

Dieses Prufverfahren eignet sich insbesondere fur Baugruppen mit digitalen bzw. mit BGA-Bausteinen. Bei diesem
Verfahren arbeiten wir mit den bewahrten System von JTAG und GOPEL.

Funktions- und Geratepriufungen

Die Funktionsprifung ist eine Endprifung von bestickten Baugruppen auf ihre Funktionsfahigkeit. Hierfur setzen
wir auf individuell von uns erstellte Testsysteme oder nutzen das in allen Bereichen der Elektronik universell einsetz-
bare GUARDIAN-Testsystem und realisieren so Funktionsprifungen auf einfache Weise.

Die resultierenden Prifergebnisse dokumentieren die fehlerfreie Leistung einer Baugruppe oder geben Hinweise
zu Funktionsstérungen.

Prufadapterherstellung

Fur die elektrische Prifung von Elektronik-Baugruppen kénnen Prufadapter eingesetzt werden. Der Prifadapter
kontaktiert den Prufling mittels gefederter Kontaktstifte an den daftr vorgesehenen Kontaktflachen, den sogenannten
Pruf- oder Testpads. Hierfur sind bereits im Leiterplattenlayout Priifpads zu spezifizieren.

Wir erstellen Prifadapter nach Ihren Spezifikationen. Die Prifadapter bestehen aus einem stabilen Aluminium-Rahmen,
der die Aufnahmeplatte fur die Nadelplatte tragt. Diese Nadelplatte wird pruflingsspezifisch angefertigt und ist sehr
leicht austauschbar.

Mit unserer hauseigenen CNC-Bohranlage kénnen wir Nadeltragerplatten hochprazise bohren. Mit der CNC-gesteuerten
Eindruckvorrichtung werden die Kontaktstifte inklusive Hulsen hochgenau eingepresst.
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